

[bookmark: _Toc530829405]第六章技术要求
第1包  超声波扫描显微镜

[bookmark: _Toc196475162][bookmark: _Toc403258040]1.货物需求一览表
	包号
	货物
名称
	数量
	简要技术规格
	是否允许采购进口产品
	采购
预算

	1
	观察超声波扫描显微镜
	1套
	设备为“国家集成电路产教融合创新平台”预算设备，重点满足高端产业人才课程实训等平台建设需求，提升实验室微纳电子器件器件内部结构及缺陷的非破坏性无损表征工艺检测能力。
	是
	165
万元


一、主要技术指标（需实现的功能或者目标、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）
“为证明所投设备参数的真实性，投标商需提供仪器制造商出具的公开发行的产品宣传彩页，如彩页中技术参数不完整，需提供仪器制造商对彩页中未提及技术参数部分的满足说明，否则视同不满足。”
1. 总体要求
1. 投标商或其代表的制造商应具有设计、制造本标书所规定设备的资格和能力，并对该设备及相关附件的质量、使用性能、供货的完整性、安装指导、调试和培训及售后服务负责。要求卖方提供的设备具有技术先进、设备工作可靠、性能稳定等特点。
1. 本设备是“国家集成电路产教融合创新平台”项目预算设备，主要用于微纳电子器件器件内部结构及缺陷的非破坏性无损检测，重点满足平台建设任务中高端产业人才课程实训基地建设需求。
 
1. 性能要求
★设备配置要求（本条不用提供证明资料）
超声波发射和接收系统	1套
三轴机械扫描平台	1套
标准晶圆夹具	1个
前置放大器	1套
波形采集卡	1个
外置信噪比提升组件	1套
工作水槽	1套
工业控制系统	1套
机架、防尘罩、防静电操作台	1套
扫描成像、计算分析、图像处理等配套软件  1套
超声扫描探头	3支
探头保护盒及支架	1套
随机工具和工具箱	1套
备品配件	若干

技术规格
1. 基本要求
0. ★设备类型：超声波扫描显微镜
0. 样品承载能力
1)工作水槽尺寸≥450 x 500 x 140mm
2)★配备标准半导体晶圆夹具，适用于φ=100mm、兼容φ=150mm晶圆
0. 工作条件
1)满足国内电网标准220VAC±10%单相或380VAC±10%三相，频率50Hz。投标方需提供设备额定功率值
2)环境温度范围：≥19-25℃
3)环境湿度范围：≤65%，无结露
1. 工艺能力要求
1. #图像像素点数量≥640 x 640
1. #成像精度≤0.5um/像素；
1. 在输入扫描面积和在输入每个像素的分辨尺寸后，软件自动计算图像分辨率；
1. 投标方需提供最大分辨率扫描视频及完成图像（拍摄样品为晶圆键合产品）
1. 扫描系统
2. # X/Y轴配置线性马达，配备内置磁力悬浮机构和光栅尺
2. # X/Y轴重复定位误差≤±0.5µm 
2. 配有专用大理石平台防震系统和惯性平衡扫描机构
2. X轴可用扫描速度≥1m/s
2. #Z轴行程≥80mm
2. 同时具备样品表面及内部任意界面自动对焦能力
2. 可进行探头防撞设定，避免探头撞击样品；
2. 扫描范围：
1） X-Y 方向扫描范围： 最小≤5×5um，最大≥320×320 mm；
2） 用户可自定义扫描区域及形状
3） 具备样品边缘识别能力，自动设定中心和扫描范围
4） 具备探头位置、扫描范围实时显示能力
1. 超声波接收和发射器
3. #配备探头≥3支，包括
30-50MHz，f=12-13mm探头1支；200MHz-300MHz，f=2-3.5mm探头1支200MHz-300MHz，f=5-8mm探头1支
3. 带宽≥500 MHz 
3. 可更换不同频率和焦距探头
1. 数据采集系统
4. #数据采集卡（ADC卡）：采样频率不小于1.25G /s， 4G内存，带散热风扇。
4. ★配备外置硬件模块，提升信噪比和分辨率
4. 投标方需提供针对晶圆键合产品，使用外置硬件组件前后的图像及波形比对。
1. 扫描模式
5. 包括A扫描、B扫描、C扫描等常用扫描模式。
5. #具备频带切分、分频扫描能力（投标方需提供测试数据）
5. 分层连续扫描功能要求
1)#Z轴可逐层自动聚焦
2)自动对焦步距可设定
3)#具备多个截面同时跟踪能力，跟踪线数≥3（投标方需提供测试数据）；
1. 波形输出格式包括图片格式和数据格式，可显示傅里叶变换结果图像；
1. 具备扫描时间估算能力，可显示整体扫描所需时间和剩余扫描所需时间；
1. 工业控制系统配置不低于：Intel四核CPU 3.5GHz，32GB 内存，1T硬盘，DVD-RW刻录光驱，高速图像卡，Windows10-64位操作系统，USB及网络接口，2台27英寸LCD液晶显示器
1. 软件系统
9. 具有定量测量与分析功能：
1） X -Y 长度测量、尺寸标识；
2） 厚度与距离测量；
3） #缺陷百分比计算
4） 缺陷自动着色功能
5） #具备报告生成能力
9. 其它
1） ★所有软件均为正版；卖方提供原始安装程序、永久授权码/硬件锁等，买方合法拥有。
2） 所有软件须提供操作、安装、维护手册。
3） 卖方须为买方提供仪器使用期内专用应用软件免费升级，并优惠提供必要硬件升级。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
GB/T 34018-2017 无损检测　超声显微检测方法
GB/T 18694-2002 无损检测 超声检验 探头及其声场的表征及其它相关国家标准

三、售后服务要求（应包括采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1. 
1. 
1. 
2. 投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。
2. [bookmark: _Hlk35438873]质保期要求
1. ★质保期限≥1年，自验收之日起计算。
1. ★质保期内出现故障，设备无法正常使用≥5工作日（以service report等记录为准），质保期顺延相应工作日。
1. 供货方在质保期内应对设备进行定期巡检。
2. 维修服务要求
2. 质保期内设备发生故障，供货方应在24小时内对采购人的服务要求做出响应，接到采购人维修通知后2个工作日内必须到达现场。
2. 质保期外，需提供永久的保障性服务，以保障设备的正常使用。
2. 工程师现场维修/巡检工作需提供正式报告（service report等），详细记录维修/巡检工期、项目、结论（验收、存在问题、处理方案）等 。
2. 卖方在北京设有直营的售后服务团队，设备安装后由生产厂家安装校准及售后服务
2. 卖方在中国设有零备件库、办事处、维修站，保证优惠、及时零备件供应和优惠、优质维修服务。
2. 发货、装调及培训要求
3. 设备发货前，卖方应将安装环境要求书面通知买方，并与买方协商足够准备时间。
3. 仪器到达采购人项目现场前，供货方提供安装前期准备书面通知，并协助最终用户做好安装前准备。
3. 到货后免费由供货方的技术人员到现场免费进行安装调试。安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标。
3. 设备安装调试完毕，原厂技术人员负责对采购人提供操作技术培训≥3天，同时提供相应原厂及OEM技术资料。
3. 设备质保期内，仪器厂商需再提供至少1次高级应用培训，培训时间不少于3天，培训地点为客户现场。

四、★采购标的验收标准：(本条投标时不用提供证明资料)
1. 
3. 验收标准
0. 以中标人的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）
0. 验收时如发现中标人在投标时存在虚假指标响应情况，采购人将取消合同并依法追究中标人的责任，中标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失。
3. 除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：
1. 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与供货方共同开箱验收，如供货方届时不指派人员参与，则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，采购人有权要求供货方负责更换。
1. 验收程序严格遵守厂家提供的公开验收文件，由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行；所有内容须现场演示，其结果须在要求范围之内
1. 验收完毕由采购人代表及中标人代表在验收报告上签字。

五、交货地点：北京大学 微纳电子大厦
六、交货期：收到L/C后90天内到货，到货后2周内安装调试完毕。

